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超薄切片机EM UC7培训

河北大学各师生：

EM UC7超薄切片机（徕卡）已安装调试完成，为便于各师生了解和使用该设备，本月底将组织EM UC7操作培训，诚邀各师生参加，学习和交流。

超薄切片机EM UC7主要用于制作半薄或超薄切片，服务于电子显微镜样本制备。该设备可适用玻璃刀、钻石刀将包埋好的样本制备成纳米级超薄切片，以备后续样本染色或观察。

为了保障培训质量，名额限10人（每个课题组1名）。有意愿的师生可将姓名+学院+课题组名称+联系电话，发送到邮箱chaolife@126.com，收到培训的具体时间和地点即为报名成功。
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MICROSYSTEMS




	简易参考手册
1. 目的包埋块置于样品夹中，固定于样品架；
2. 将玻璃刀或钻石刀置于刀架，水槽中加入蒸馏水，直至液面略低于刀刃；
3. 设置切片厚度为50-70nm，速度为1-2； 
4. 调节样品靠近刀锋一侧；

5. 调节水槽平面，直至干涉光带出现； 
6. 旋转手轮移动样品，样品下沿距刀锋约 1mm ，按下“START”按钮，再次旋转手轮，使样品面上沿在刀锋下方，按下“END”按钮；
7. 准备好后，点击开始，进行自动切片； 
8. 切片完成后，点击结束，恢复仪器使用前状态。


仪器主要参数性能如下：

1. 采用样品臂运动进行切片；

2. 切片速度控制范围：0.05-100mm/s，35 步旋钮调节；

3. 样品前进范围（厚度）：1-100nm，歩径 1nm；100-1000nm，歩径 10nm；1000-2500nm，歩径 100nm； 2500-15000nm，歩径 500nm；

4. 切片创面范围：0.2-14mm 可调；

5. 样品臂回程速度：10，30，50mm/s 可选；

6. 样品臂总行程：200μm；

7. 样品臂前进指示：10 段，每段 20μm；

8. 切片驱动力：采用无震动重力切片；

9. 高触摸屏内置计数器，可进行切片数计数，切片行程计数，切片数倒计数，切片行程倒计数，带自动修块模式，手动修块模式；

10.独立控制的照明系统，需具备如下光源可调的 LED 背光亮度，寿命≥10 万小时，亮度可调节，最大亮度 3450 lx（在刀锋区域）；顶部照光：LED 光源，寿命≥10 万小时，亮度可调节，最大亮度 8250 lx（在刀锋区域）；样品透射照光：LED 光源，寿命≥10 万小时，亮度可调节，最大亮度 200 lx（无样品时）；2 个点照光：LED 光源，寿命≥10 万小时，可开关，最大亮度：8600 lx（在刀锋区域）；

11. 刀座运动：双自动高级步进马达系统

12. 左右（E-W）方向刀座移动（马达驱动）：25mm，按钮连续性控制和调节滚轮，歩径 250 μm，具有细调旋钮，读数单位为μm；前后（N-S）方向刀座移动（马达驱动）：10mm，按钮连续性控制和调节滚轮，具有粗调旋钮（0.1－15μm）；

13. 具有钻石刀磨损信息管理功能；

14. 用户名，样品名，钻石刀记录，最多100 组；

15. 触摸屏尺寸10.4 寸， 配备同品牌专用触控屏，非触摸式显示器需同时具备彩色触控面板及切片调节旋钮，可显示切片厚度、E-W 测量、具备自动修块功能、控制各个照明灯的亮度等，升级冷冻超薄切片机无需额外配备控制器；

16. 配备同一品牌体视显微镜，采用 CMO 光路，机身具备五档变倍调节（0.63X,1X,1.6X,2.5X,4X）放大倍率范围8.1-51×

17. 刀架：360°可旋转自锁刀架，±30°分隔刻度，可沿台 N-S 前后方向自由移动，范围 56mm；

18. 切片刀的倾角可调范围：-2°- 15°，每 1°刻度指示，可支持刀宽度6-12mm，兼容任何品牌的钻石刀；

19. 弧形样品夹：样品可做 360°平面旋转，90°对齐刻度，样品中心旋转±22°。
